
 

重 2019N001 存储芯片超薄高密度封装基板关键技术研发 

 

一、领域：电子信息技术—微电子技术 

二、主要研发内容： 

（一）精细节距打线手指技术开发； 

（二）超薄板技术开发。 

三、项目考核指标（项目执行期内） 

（一）经济指标：实现销售收入≥3000 万。 

（二）学术指标：申请专利≥8 件，其中发明专利≥5 件。 

（三）技术指标： 

1. 手指节距≤60μm； 

2. 手指宽度≤35μm； 

3. 手指间距≤15μm； 

4. 封装基板厚度≤80μm； 

5. 芯板介质厚度≤30μm； 

四、项目实施期限：3 年。 

五、资助资金：不超过 1000 万元。 

 

  

 



 

重2019N002面向5G承载网络以太网交换芯片关键技术研发 

 

一、领域：电子信息技术—微电子技术 

二、主要研发内容： 

（一）5G 承载网络特性研究； 

（二）低时延转发技术； 

（三）多层标签技术； 

（四）高精度时钟设计。 

三、项目考核指标（项目执行期内） 

（一）经济指标：实现量产应用≥10 万片。 

（二）学术指标：申请专利≥8 件，其中发明专利≥5 件。 

（三）技术指标： 

1. 分组交换容量≥640G@128B，包处理速率≥600Mpps； 

2. 支持 100GE/50GE/25GE/10GE 接口，端口容量≥640G； 

3. 路由表容量≥128K； 

4. FlexE 接口和交换容量≥400G； 

5. 支持 SR-TP/SR-BE，SR 标签层数≥10 层； 

6. 时钟精度≤5nS。 

四、项目实施期限：3 年。 

五、资助资金：不超过 1000 万元。 

 

 

  

 



 

重 2019N003 通用微处理器（MCU）关键技术研发 

 

一、领域：电子信息技术—微电子技术 

二、主要研发内容： 

（一）数模混合信号高集成度技术； 

（二）高性能、低功耗 MCU 设计技术； 

（三）硬件安全加密技术。 

三、项目考核指标（项目执行期内） 

（一）经济指标：实现销售收入≥2000 万。 

（二）学术指标：申请专利≥8 件，其中发明专利≥5 件。 

（三）技术指标： 

1. 集成 Cortex-M4 内核，集成浮点处理单元，工作频率≥108MHz，

运算处理能力≥135 DMIPS； 

2. 集成 512Kbytes FLASH、128Kbytes SRAM； 

3. 集成硬件算法引擎，支持存储加密、真随机数、安全启动； 

4. 集成 USB、CAN、以太网 MAC、XFMC、DVP、SPI/I2S 等

接口； 

5. 集成定时器、12 位 5MSPS ADC、12 位 DAC、运算放大器、

模拟比较器等； 

6. 工作电压：1.7V~3.6V； 

7. 待机功耗≤20μW。 

四、项目实施期限：3 年。 

五、资助资金：不超过 1000 万元。 

  

 



 

重 2019N004 深度学习人工智能芯片关键技术研发 

 

一、领域：电子信息技术—微电子技术 

二、主要研发内容： 

（一）神经网络处理器设计； 

（二）专用深度学习算法指令集设计； 

（三）神经网络处理器工具链； 

（四）面向 AI 应用的多核异构处理器体系架构； 

（五）异构多核并行处理内存管理； 

（六）新一代机器视觉 AI 处理系统设计。 

三、项目考核指标（项目执行期内） 

（一）经济指标：实现销售收入≥3000 万。 

（二）学术指标：申请专利≥8 件，其中发明专利≥5 件。 

（三）技术指标： 

1. 自主研发神经网络处理器和指令集，其中为深度学习算法优

化和定制的指令超过 50 条； 

2. 支持 CNN、RNN、LSTM 等业界主流深度学习算法； 

3. 自研神经网络处理器工具链，支持 Caffe、MXNet、TensorFlow

等业界主流深度学习框架； 

4. 数据精度支持 FP16/INT16/INT8，芯片峰值性能≥2.5TOPS，

芯片能效比≥2TOPS/W； 

5. 典型模型性能：≥130fps@VGG，≥150000fps @Mobilenet，≥

400fps@ResNet； 

6. 支持 MIPI V1.2、BT1120 等视频输入接口； 

 



 

7. 芯片采用 22nm 或更先进的工艺制程。 

四、项目实施期限：3 年。 

五、资助资金：不超过 1000 万元。 

 

  

 



 

重 2019N005 多协议千兆以太网芯片关键技术研发 

 

一、领域：电子信息技术—微电子技术 

二、主要研发内容： 

（一）发射波形、电磁辐射等技术研究； 

（二）光纤和双绞线两种信道兼容技术研究； 

（三）模拟前端、自动增益放大、自适应均衡器等电路设计； 

（四）回声消除、数据时钟恢复等电路设计。 

三、项目考核指标（项目执行期内） 

（一）经济指标：实现销售收入≥3000 万。 

（二）学术指标：申请专利≥8 件，其中发明专利≥5 件。 

（三）技术指标： 

1. 满足 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 相关协议指标

（IEEE802.3），兼容 1000Base-X； 

2. 100BASE-TX 模式输出差分电压：0.95V≤VODIFF≤1.05V； 

3. 1000BASE-T 模式输出差分电压：0.67V≤VODIFF≤0.82V；； 

4. 最高串行收发速率：1.25Gbps； 

5. 输入阈值电压（S_IN+/S_IN-）：≥50mV； 

6. 输出时钟抖动（125CLK）：≤80ps； 

7. 单通道功耗≤1W； 

8. 工作温度：-55℃~125℃。 

四、项目实施期限：3 年。 

五、资助资金：不超过 1000 万元。 

 

 



 

重 2019N006 面向网联汽车计算平台处理芯片关键技术研发 

 

一、领域：电子信息技术—微电子技术 

二、主要研发内容： 

（一）多核异构芯片体系架构设计； 

（二）多核异构芯片操作系统平台开发； 

（三）可编程、可配置硬件支持库设计。 

三、项目考核指标（项目执行期内） 

（一）经济指标：实现量产应用≥5000 片。 

（二）学术指标：申请专利≥8 件，其中发明专利≥5 件。 

（三）技术指标： 

1. 处理器架构采用 16xA53，工艺制程采用 16nm FF，AI 架构

采用 DSP+FPGA 结构； 

2. 处理能力≥240GFLOPs FP16； 

3. 存储接口支持 DDR4 3200Hz，支持多通道，最大数据带宽≥

64GB/s，内建 400GB+100Mb/s 高速存储； 

4. 功耗≤30W。 

四、项目实施期限：3 年。 

五、资助资金：不超过 1000 万元。 

 

  

 



 

重 2019N007 太赫兹光电导发射探测器关键技术研发 

 

一、领域：电子信息技术—微电子技术 

二、主要研发内容： 

（一）太赫兹芯片技术； 

（二）超短脉冲掺铒光纤飞秒激光器； 

（三）太赫兹光纤有源器件封装技术。 

三、项目考核指标（项目执行期内） 

（一）经济指标：实现销售收入≥2000 万。 

（二）学术指标：申请专利≥8 件，其中发明专利≥3 件。 

（三）技术指标： 

1. 工作频率覆盖范围：0.1THz - 5THz； 

2. 探测器动态范围≥70dB； 

3. 频率分辨率≥10GHz； 

4. 频率准确度≥5GHz； 

5. 飞秒激光输出功率≥100mW； 

6. 太赫兹光斑≤10mm； 

7. 工作温度范围：10℃~50℃。 

四、项目实施期限：3 年。 

五、资助资金：不超过 800 万元。 

 

  

 



 

重 2019N008 新型复方高血压药物关键技术开发 

一、领域：生物与新医药技术—化学药 

二、主要研发内容： 

（一）研究不同机制降血压药物在药物吸收方面的相互作用，以及

生物等效性情况； 

（二）研究几种剂量差异较大降压药物的复方制剂关键技术，以及

体内生物利用度情况； 

（三）研究不同机制药物组成复方制剂在药效、药代动力学及安全

方面的药物相互作用。 

三、项目考核指标（项目执行期内） 

（一）学术指标： 

1. 申请发明专利≥3 项； 

2. 申请临床批件，取得临床受理通知书。 

（二）技术指标： 

1. 完成≥2 项复方制剂工艺研究，并取得≥3 批中试产品检验证

明（COA）； 

2. 完成≥2 个复方制剂的高血压模型研究，并完成生物等效试验

研究、药代动力学研究及毒理学研究，取得研究报告； 

3. 复方制剂在临床前动物及人体达到和两个单方联合给药等效

（AUC 和 Cmax）； 

4. 新型复方制剂降压效果及心血管事件终点优于沙坦类药物

（ARB）/氢氯噻嗪复方制剂。 

四、项目实施期限：3 年。 

五、资助资金：不超过 800 万元。 

  

 



 

重 2019N009 复方双氯芬酸钠米索前列醇缓释片的研发 

 

一、领域：生物与新医药技术—化学药 

二、主要研发内容： 

（一）研究米索前列醇原料药合成工艺； 

（二） 研究复方双氯芬酸钠米索前列醇缓释片制剂处方及制剂工艺； 

（三）研发缓释制剂膜控肠溶缓释技术。 

三、项目考核指标（项目执行期内） 

（一）学术指标： 

1.申请发明专利≥2 项； 

2.完成米索前列醇原料药的国家药监局药品审评中心备案； 

3.完成双氯芬酸钠米索前列醇缓释片注册申请 1 项。 

（二）技术指标： 

1. 双氯酚酸钠和米索前列醇的放行含量为标示量的

90.0%-110.0%； 

2.米索前列醇有关物质放行指标：8-EPI-米索前列醇不得过 2.0%，

米索前列醇杂质 A 不得过 0.5%，米索前列醇杂质 B 不得过

1%，其他未知杂质不得过 0.6%； 

3.双氯酚酸钠有关物质放行指标：已知杂质不得大于 0.5%，未

知杂质不得大于 0.2%，总杂质不得过 2.0%； 

4.双氯酚酸钠和米索前列醇的水中溶出度放行指标：不得低于达

75%； 

5.自研产品体外溶出行为和四个介质中的溶出曲线与原研参比

制剂一致，F2≥60； 

 



 

6.自研缓释片体内和原研参比制剂等效，通过 BE 临床一致性评

价； 

7.自研缓释片质量标准满足 USP 标准。 

四、项目实施期限：3 年。 

五、资助资金：不超过 1000 万元。 

 

  

 



 

重 2019N010 锂电池用高安全性能三层隔膜关键技术研发 

 

一、领域：新材料技术—高分子材料 

二、主要研发内容： 

（一）PP/PE 三层共挤隔膜制备及原料优化； 

（二）PP/PE 三层共挤隔膜原料、成型工艺及性能之间的相关性研

究； 

（三）PP/PE 三层共挤隔膜的高效生产线研发。 

三、项目考核指标（项目执行期内） 

（一）经济指标：实现销售收入≥2000 万元。 

（二）学术指标：申请专利≥8 项，其中发明专利≥4 项。 

（三）技术指标： 

1. 产品厚度：≤16μm； 

2. 透气率：100~300s/100mL； 

3. 纵向拉伸强度：≥150MPa，横向拉伸强度：≥10MPa； 

4. 105℃ 1h 纵向热收缩：≤3.5%，横向热收缩：≤1%； 

5. 闭孔温度：≤140℃； 

6. 熔化温度：≥170℃； 

7. 平均微孔尺寸：20~50nm； 

8. 剥离强度：≥200N/m。 

四、项目实施期限：3 年。 

五、资助资金：不超过 1000 万元。 

  

 



 

重 2019N011 核电厂堆外核测量仪表系统关键技术研发 

 

一、领域：新能源及节能技术—核能及氢能 

二、主要研发内容： 

（一）堆外核测量探测器（涂硼正比计数管、补偿电离室与非补偿

电离室）关键技术研究与样机研制； 

（二）安全级核测量机柜关键技术研究与样机研制； 

（三）堆外核测量探测器与安全级核测量机柜鉴定技术研究与鉴定

试验。 

三、项目考核指标（项目执行期内） 

（一）经济指标：实现量产应用≥20 台。 

（二）学术指标：申请专利≥8 项，其中发明专利≥5 项。 

（三）技术指标： 

1. 中子通量测量范围：1.0×10-1 n·cm-2·s-1~1.0×1010  n·cm-2·s-1； 

2. 探测器中子灵敏度：涂硼正比计数管≥8c·s-1/ n·cm-2·s-1，补偿

电离室≥7.4×10-14 A/ n·cm-2·s-1，非补偿电离室≥2.3×10-14A/ 

n·cm-2·s-1； 

3. 信号处理精度：源量程、中间量程≤2.5%，功率量程≤1%； 

4. MTBF≥40000h，MTTR≤4h。 

四、项目实施期限：3 年。 

五、资助资金：不超过 1000 万元。 

  

 



 

重 2019N012 5G 通信基站用介电材料关键技术研发 

 

一、领域：新材料技术—高分子材料 

二、主要研发内容： 

（一）低介电常数聚合物数据库的建立； 

（二）低介电常数聚合物结构设计及理论研究； 

（三）低介电常数高分子材料筛选及工艺优化； 

（四）高频环境下的高介电常数稳定性及低介质损耗研究。 

三、项目考核指标（项目执行期内） 

（一）经济指标：实现销售收入≥3000 万元。 

（二）学术指标：申请专利≥8 件，其中发明专利≥5 件。 

（三）技术指标： 

1. 悬臂梁缺口冲击：≥14KJ/m2； 

2. 拉伸强度：≥70MPa； 

3. 弯曲模量：≥4500MPa； 

4. 介电常数：≤2.6； 

5. 介电损耗角正切：≤0.0006。 

四、项目实施期限：3 年。 

五、资助资金：不超过 1000 万元。 

  

 



 

重 2019N013 多频谱综合调制超材料关键技术研发 

 

一、领域：新材料技术—无机非金属材料 

二、主要研发内容： 

（一）应用环境特性提取及针对性设计研究； 

（二）多频谱整体兼容性研究； 

（三）超材料雷达波段（L~Ka）/热红外/近红外/可见光多频谱综合

调制研究； 

（四）建模仿真与精细化加工融合及批产稳定控制研究。 

三、项目考核指标（项目执行期内） 

（一）经济指标：实现销售收入≥2000 万。 

（二）学术指标：申请专利≥15 项，其中发明专利≥8 项。 

（三）技术指标： 

1. 厚度≤35mm，面密度≤1.5kg/m2； 

2. 可见光波段(0.38~0.76μm)：选取典型林地型、荒漠型场景（包

含沙土、黄土、中绿、深绿颜色），实现目标与背景环境接近。目标

与典型背景优势颜色的色差≤3L*a*b*，目标伪装面与背景可见光平均

亮度对比值≤0.25，迷彩斑点各颜色斑块之间的亮度对比值≥0.3； 

3. 近红外波段(0.8~1.2μm)：至少一种绿色的光谱反射率满足 k

值≥5； 

4. 热红外波段(3~5μm、8~14μm)：各迷彩斑块之间的发射率梯度

≥0.15，最低发射率≤0.55； 

5. 雷达波段(L、S、C、X、Ku、Ka)：雷达伪装材料室内测试的

反射率（90°垂直入射）应满足 Ka、Ku 波段的反射率≤2%，

 



 

X、C 波段的反射率≤5%，S、L 波段的反射率≤16%。 

四、项目实施期限：3 年。 

五、资助资金：不超过 800 万元。 

  

 



 

重 2019N014 麻醉用地氟烷蒸发器关键技术研发 

 

一、领域：生物与新医药技术—医疗仪器技术 

二、主要研发内容： 

（一）保持蒸发器浓度输出稳定性的压力与温度控制研究； 

（二）保持开度内气阻线性变化的锥阀制造工艺技术研究； 

（三）满足于药瓶配合要求的地氟烷蒸发器加药口设计； 

（四）具有耐磨损和抗腐蚀的蒸发器静、动密封技术； 

（五）与麻药接触部件材料的麻药与生物兼容性研究。 

三、项目考核指标（项目执行期内） 

（一）学术指标： 

1. 申请专利≥8 项，其中发明专利≥5 项； 

2. 取得相应的第三类医疗器械注册证。 

（二）技术指标： 

1．浓度范围：1 ~ 18Vol.%； 

2．分辨率：1Vol.%@1 ~ 10Vol.%，2Vol.%@10 ~ 18Vol.%； 

3．精度：±0.5Vol.%或±15% rel（取大者）； 

4．流量范围：0.2~15L/min，流阻<100mbar（气体流速为 10L/min）； 

5. 重量：7kg； 

6. 功率：250W。 

四、项目实施期限：3 年。 

五、资助资金：不超过 1000 万元。 

重 2019N015 医疗仪器用高耐压长寿命隔离电磁阀关键技术研发 

 

 



 

一、领域：生物与新医药技术—医疗仪器技术 

二、主要研发内容： 

（一）耐压可达 6Bar 的电磁阀高耐压性能研究； 

（二）抗低温与试剂兼容性失效的电磁阀膜片材料研究； 

（三）保证颗粒物流畅通过的电磁阀光圈与膜片结构设计； 

（四）电磁阀动作可靠性研究与验证； 

（五）电磁阀高耐压下的高灵敏度建模与优化。 

三、项目考核指标（项目执行期内） 

（一）经济指标：实现量产应用≥50000 个。 

（二）学术指标：申请专利≥8 项，其中发明专利≥3 项。 

（三）技术指标： 

1．采用摇臂式结构，24V 直流驱动，内部无死体积； 

2．针对化学发光清洗液，开关寿命≥1000 万次； 

3．耐压≥6bar，流经阀的液体和金属完全隔离，阀体内腔和洗液

完全兼容不发生反应； 

4．在 100%承压下，开关速度≤25mS； 

5．工作温度范围-10℃-55℃，低温下各项性能指标正常； 

6．寿命周期内不出现偶发的无法开启、关闭、膜片黏连等情况; 

7. 在化学发光系统液使用条件下，对系统液空白发光值影响≤

10%。 

四、项目实施期限：3 年。 

五、资助资金：不超过 800 万元。 

 

  

 



 

重 2019N016 智能手机摄像头模组精密耦合机关键技术研发 

 

一、领域：先进制造技术—智能装备控制技术 

二、主要研发内容： 

（一）基于视觉的光学校准系统的开发； 

（二）耦合机关键部件点胶、固化工艺研究； 

（三）高精度组装机械手的研发； 

（四）精密隔振技术与系统的开发。 

三、项目考核指标（项目执行期内） 

（一）经济指标：实现销售收入≥2000 万元。 

（二）学术指标：申请专利≥7 件，其中发明专利≥3 件。 

（三）技术指标： 

1．耦合摄像头分辨率：800～4000 万像素，摄像头耦合精度：

±0.001mm； 

2．静止状态下耦合振动相对位置变动≤0.1μm（1 秒内）； 

3．产品入料贴放精度≤5μm； 

4．运动直线度≤1.5μm/5mm; 

5．轴上MTF测量精度：±2%MTF; 

6．轴外 MTF 测量精度：±3%MTF； 

7．旋转精度：＜2%； 

8．调节自由度：6 轴； 

9．产能/小时：240 片。 

四、项目实施期限：3 年。 

五、资助资金：不超过 800 万元。 

  

 



 

重 2019N017 基因测序仪用微弱信号探测仪关键技术研发 

 

一、领域：生物与新医药技术—医疗仪器技术 

二、主要研发内容： 

（一）基于高分辨率线阵芯片进行微弱信号探测技术研究； 

（二）微弱信号探测器兼容软件及硬件触发功能的开发； 

（三）线阵微弱信号探测器在高通量测序仪光学系统中的集成应用

研究。 

三、项目考核指标（项目执行期内） 

（一）经济指标：实现量产应用≥400 台。 

（二）学术指标：申请专利≥8 件，其中发明专利≥5 件。 

（三）技术指标： 

1. 像素分辨率：≥8912×128 像素; 

2. 像素大小：5μm~7μm; 

3. 线扫描速度：≥250kHz; 

4. 像素位数：8bit、10bit、12bit； 

5. 动态范围：＞67db 

6. 数字增益：1X~10X； 

7. 量子效率：＞50%@500nm~780nm; 

8. 电子噪声：＜5e-。 

四、项目实施期限：3 年。 

五、资助资金：不超过 1000 万元。 

  

 



 

重 2019N018TFT 全面屏智能研磨切割一体化自动线 

关键技术研发 

 

一、领域：先进制造技术—智能装备控制技术 

二、主要研发内容： 

（一）SCARA 机械手长行程、高精度定位系统的研究； 

（二）自动线中多机器之间智能协作技术研究； 

（三）快速、精准视觉定位技术的研究； 

（四）清洗动力单元非接触式磁力轮无噪音、免维护研究； 

（五）智能人机交互与智能追朔作业软件的开发。 

三、项目考核指标（项目执行期内） 

（一）经济指标：实现销售收入≥2000 万元。 

（二）学术指标：申请专利≥8 件，其中发明专利≥3 件。 

（三）技术指标： 

1.  CCD 抓标与识别精度：±0.01mm; 

2．SCARA机械手X/Y/Z轴定位精度：±0.01mm，最大行程≥5.5m； 

3．精雕机加工精度：±0.01mm； 

4.  加工 TFT 总产能：320 件/小时； 

5.  崩边＜0.03mm； 

6.  ESD≤±100V(5 秒内）； 

7．Tray 兼容尺寸：580mm×450mm； 

8．CPK≥1.33。 

四、项目实施期限：3 年。 

五、资助资金：不超过 800 万元。 

  

 



 

 

重 2019N019 高端印制板用精密微型钻头智能刃磨机床 

关键技术研发 

 

一、领域：先进制造技术—新型机械 

二、主要研发内容： 

（一）研究智能调节机构以实现加工参数的自动调节； 

（二）研究适用于单槽钻和单刃钻的精密控制系统； 

（三）研究芯厚、Duc 等关键工艺的工序能力保障技术； 

（四）研究大长径比微型钻头的磨削工艺技术； 

（五）智能刃磨机床样机的研制。 

三、项目考核指标（项目执行期内） 

（一）经济指标：实现量产应用≥20 台。 

（二）学术指标：申请专利≥8 件，其中发明专利≥3 件。 

（三）技术指标： 

1. 加工效率：15s/支； 

2. 旋转工作台重复定位精度：≤0.005mm; 

3. 开槽砂轮轴重复定位精度：≤0.002mm; 

4. 磨削直径：0.025~0.5mm; 

5. 加工总长范围：30~40mm; 

6. 芯厚加工工序能力指数 CPK≥2.0; 

7. Duc 加工工序能力指数 CPK≥2.0。 

四、项目实施期限：3 年。 

五、资助资金：不超过 800 万元。 

 


	5．轴上MTF测量精度：±2%MTF;

